
证券代码：301338                         证券简称：凯格精机 

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                           编号：2025-001 

投资者关系活

动类别 

 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

现场参观  

□其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称

及人员姓名 

宽源基金、玖月资产、鼎瑞基金、明玥基金、前海鸿富基金、

熙宁投资、昆辰基金、恒瑞投资、聚众鑫创投资产、莞民投、

润鼎基金、谢诺投资、嶺信资本、伟煌投资、首润盛谷投资、

广晟产业投资、博源基金、泽恩投资、灏达投资、摩星岭控

股、明华信德基金、德润鹏远基金、中金财富证券、东莞市

私募基金业协会、广州私募基金协会等 67 名投资者 

时间 2025 年 03 月 18 日（周二）下午 15:00-17:30 

地点 公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 

1、董事长邱国良  

2、董事会秘书邱靖琳 

3、投关经理江正才 

4、证券事务代表刘丹 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

公司基本情况介绍： 

投关经理江正才先生详细介绍了公司发展的主营业务、技术

优势和研发创新情况。 

公司与参会人员就以下问题进行了探讨： 

1、公司在出海有什么规划布局？ 



答：公司自 2007 年开始关注海外市场，目前已构建覆盖全球

的营销网络与技术支持服务体系，依托新加坡子公司 GKG 

ASIA 为海外客户提供技术支持与服务，辐射东南亚、美洲

等关键市场。在东南亚，公司刚刚完成马来西亚办事处的焕

新升级，同时还将业务触角延伸至越南、泰国等国家；在美

洲，墨西哥办事处打开了北美及拉丁美洲市场的大门；在印

度，公司正以本地化服务助力当地制造业的转型升级。未来

公司还将继续加大海外市场的拓展力度，为公司的业绩做出

贡献。  

2、公司和华为合作的印检贴设备的研发情况？ 

答：该设备是将印检贴一体机耦合到主板生产线体中：一方

面，主板传送装置、副板生产线体、以及贴装机构三者高度

集成，极大地提高了设备紧凑度；另一方面，先将印刷后的

副板贴片到主板上，然后对副板进行贴片，最后才对主板和

副板统一进行焊接作业，将传统的两次独立焊接作业缩减为

一次焊接作业，有效降低生产工艺流程的复杂性，目前已经

量产。 

3、公司在半导体设备的布局是什么样的？ 

答：公司将持续加大泛半导体及半导体产品的资源投入，积

极引进行业专业人才提高产品性能，提升新产品的开发能

力。公司目前半导体设备有：半导体植球机满足基板级、晶

圆级、芯片级三种植球工艺，半导体印刷设备可应用于先进

封装的存储器、LCD 驱动器、射频器件、逻辑器件等领域，

半导体固晶设备可应用于集成电路、消费电子、通信系统、

封装器件等领域，半导体点胶设备可应用于半导体点锡、芯

片包封、芯片级封装等领域。 

公司将携半导体核心新品与创新解决方案，亮相 SEMICON 

China 2025，也欢迎投资者莅临展位参观。 

4、请问公司近期有并购重组的计划吗？ 



答：公司关注到鼓励并购重组的相关政策，并将根据行业现

状和自身业务发展需要规划布局。未来若有相关计划，将根

据相关规定及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。 

5、公司的研发布局是怎么样的？ 

答：公司坚定落实“共享技术平台+多产品+多领域”的研发布

局，实现产品从单个“单项冠军”迈向多个“单项冠军”的战略。

研发团队以项目为主导，以客户需求为基础，在产品和技术

方面均取得一定突破。 

锡膏印刷设备方面，新推出 G-Ace 系列全自动锡膏印刷机，

该系列可集成自动换钢网、RFID、温湿度管控、中控中心等

多项智能化应用，采用全新 Ul 设计支持生物识别、智能人机

交互及生产指标可视化管控，满足 30umGAP 间距印刷能力，

主要应用于 BGA、SiP、3D、IGBT、Mini LED 等封装印刷；

点胶机方面，新推出 DH8 双臂高速点胶机，该机型支持单头

单轨、单头双轨、双头同步单轨、双头异步单轨等多种工作

模式，多模式灵活切换支持多种不同点胶工艺需求，主要应

用于 CCS 集成母排、汽车电子、通信网络、3C 笔电等领域；

封装设备方面，新推出 GDM02H 固晶机，采用双轨式一体

成型设计，集自动换晶环、吸嘴清洁、底部飞拍、扫码功能

等多项智能化应用，可满足多种芯片混晶、混固、排晶等特

殊工艺，主要应用于半导体、MiP、Mini LED、Micro LED、

CSP 芯片制程等领域。 

6、公司锡膏印刷设备的竞争优势？ 

答：锡膏印刷设备属于 SMT 及 COB 产线的关键核心设备,

对产品的良率有重大影响，因此具有一定的客户粘性。公司

产品性能已达到或超越国际顶尖厂商水平，公司锡膏印刷设

备可较好地解决印刷过程中面临的复杂问题，为客户提供一

整套锡膏印刷解决方案。公司从创立至今获得了包括富士



康、立讯精密、华为、鹏鼎控股、比亚迪、中国中车、吉利

汽车、海康威视、京东方、木林森等各下游领域龙头客户的

订单和认可，从而积累了庞大且优质的客户资源，获取了行

业内的品牌知名度。公司在全球七十多个国家和地区注册了

商标“GKG”，产品销往全球五十多个国家与地区。 

附件清单（如

有） 

无 

日期 2025 年 3 月 19 日 

 


